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Notatka

dla Pierwszego Zastepcy
Ministradoc« dr M.

w sprawie przygotowania materiatow na konf
4-ch krajow /EH1, ZSKR, HED, CSRe/ dla
przy opracovaniu maszyny matematycznej l1ll-cie

W zakgczeniu przekazuje do wiadomosci
materialy opracowane w miesigcu wrzesniu br.,
b8da odpowiednio wykorzystane na organizowanej w
pazdziemiku lub listopadzie br* konferencji
krajow. Inicjatorem powyzszej konferencji jest
/rozmowy Kierownictwa MPC tj . Ministra
stra Keha z Kierownictwem Ministerstwa
niki NBD oraz wyskane w lipcu br, Keha
do Wziecia udziatu w powyzszej konferencji
tekstem w zakgczeniu, rozmowy Zastepcy Przewodniczac
mgr inz. J. Metery,z tow. Czermakiem z NED/.

Zakgczone materialy opraconvada grupa redakcyjna pod
kierowmnictwenm /skdad grupy: J. Knysz. H. Chyrek z PEETO, J.
dowski z IMM oraz M_Wajcen ze Zjednoczenia 'MERA'/* MatlNialy
powyzsze oparte zostaly ma materiatach zrodlowch, opraconanyc]
przez 3 grupy robocze, ktore zajmowaly sie nastepujaca problema-
tyka:

- systemy maszyn 3-ciej generacji,

- urzadzenia zewngtrzne do maszyn 3-ciej generacji,

- elementy 1 zespoly elektroniczne stosowane w maszynach
3-ciej generacji.



2

Zakaczone materialy sa nastepujace;

1. Projekt instrukcji dla delegacji polskiej, ktdéra powinna

wzig¢ udziat w miedzynarodowej konferencji specjalistow.;

2. Informacja o poziomie organizacji, oprogramowania i tech-
niki maszyn 3-ciej generacji w krajach kapitalistycznych.
Powyzsza informacja ma by¢ wyskana do krajow, "ktore wezmg .
udziat w konferencj-i.

3. Informacja o stanie prac i dalszych kierunkach rozwojowych
w Polsce w zakresie poziomu organizacji, oprogramowania i
techniki elektronicznych maszyn cyfrowych /zakacznik Nr 1;
do instrukcji/. Powyzsza informacja ma 'byf podstawg do .
wzajemnej wymiany informacji w toku konferencji.

4. Wnioski strony polskiej dotyczace form i zakresu wspok-
pracy.

Wymienione materiaty powinny by¢ przedmiotem rozwazan

i ew. akceptacji na konferencji w MPC pod przewodnictwem

Wiceministra Z. Keha przy udziale Zastepcy Przewodniczacego

KNIT mgr inz. J. Metery oraz prof. St; Kielana:
Termin konferencji nie jest jeszcze Scisle ustalony,

propozycje ZSEE zmierzajg do przesuniecia terminu konferencji
na 2-ga,potowe listopada br lub jeszcze p6zniej. Podobna jest
propozycja HBD.

Podajac powyzsze informacja, jako wstepnie opracowa-
ne materiady, uprzejmie prosze o uwagi oraz o zwrot do ZS-8
po zapoznaniu sie z nimi.

Plik zakacznikéw
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Instrukcja

dla delegacji polskiej bioracej udziat w konferencji
specjalistow 3-ch krajéw: NRD, CSRS, PRL zorganizowa-
nej w Polsce dla okre¢lenia wspodpracy tych krajoéw
przy opracowaniu perspektywicznego programu rozwoju
maszyn matematycznych Ill-ciej generacji.

1« Konferencja odbedzie sie w Warszawie w dniach

od

2« Sktad delegacji:

Przewodniczacy:

eoccce do

Mgr inz« Tadeusz Podgérski - Dyrektor Naczelny
Zjednoczenia Przemystu Automatyki i Aparatury
Pomiarowej "MERA"'«

Cztonkowie:

1«

2«

3«

4«

T«

8»
90

mgr inz* J. Khysz
mgr inz« H. Chyrek
Dos* dr R« Marczynski
mgr inz. J. Gradowski

mgr inz« V. Piwonski

mgr inz* T. Zemda
mgr Z* Dmytruk

mgr inz« M« Wajcen
mgr inz* £« Bilski

Komitet Nauki i Techniki

Biuro Pednomocnika Rzgdu
d/s Elektronicznej Techniki
Obliczeniowe]j

Centrum Obliczeniowe
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Maszyn Matema-
tycznych

Z{ednoczenie Przemystu
Elektronicznego i Tele-
technicznego

Zaktady Mechaniki Precy-
zyjnej “'Btonie”
Ministerstwo Przemystu
Ciezkiego

PUP

WZE "'ELWRO"
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Przedmiotem konferencji bedzie:

3.1* Wymiana pogladow na temat przysztosSciowych syste-
méw maszyn lll-ciej generacji z uwzglednieniem mo-
zliwosci unifikacji tych maszyn*

3020 Kierunki rozwoju urzadzen zewnetrznych dla maszyn
1l11-ciej generacji wraz z wstepnym przedyskutowa-
niem wymagan na te urzadzenia*

3»3. Oméwienie podstawowych elementéw, z ktdérych maja
by¢ zbudowane maszyny Ill-ciej generacji / np*
mikrouktady scalone, cienkowarstwowe hybrydowe,
elementy pamieciowe i inne /»

Celem konferencji jest:

4*1* Przedyskutowanie zakresu wspodpracy pomiedzy
3-ma krajami przy opracowaniu systemu maszyn
Il11-ciej generacji i wysuniecie wnioskow do-
tyczacych tego zakresu*

4*2* Przedyskutowanie zakresu wspodpracy przy opraco-
waniu konstrukcji i opanowaniu produkcji urzadzen
zewnetrznych i wysuniecie wnisokéw w tym zakresie*

4*3« Przedyskutowanie zakresu wspodpracy przy opanowa-
niu technologii wytwarzania elementéw i technolo-
gii ieh montazu w maszynach l1l11-ciej generacji oraz
w opracowaniu i wykonaniu urzgdzen technologicznych
i odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej jak
tez wysuniecie odpowiednich wnioskow™

Wnioski w powyzszym zakresie moga mie¢ na obecnym eta-
pie tylko charakter organizacyjno-techniczny*

Delegacja jest upowazniona do ztozenia informacji o
stanie prac krajowych i przyjetych kierunkach rozwo-
Jowych w zakresie tematyki objetej przedmiotem konfe-
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rencji / wg. p*3* / w przypadku, gdy strony bioragce
udziat w konferencji uczynig to samo* Zakres infor-
macji, ktéry moze przedstawi¢ delegacja w toku kon-
ferencji podany jest w zakgczniku Kr 1 do instrukcji*

Po potwierdzeniu w toku dyskusji stopnia zaintereso-
wania 1 zakresu wspolpracy krajow bioracych udziat w
konferencji w wyzej przedstawionej tematyce delegacja
upowazniona jest do przedstawienia wnioskéw w tej spra-
wie zgodnie z tekstem objetym zakacznikiem Nr 2.

Konferencja z udziafem 3-ch krajow ma mie¢ charakter
wstepny™

Materiatly i postanowienia z niniejszej konferencji zo-
stang przedstawione jako informacja Zwigzkowi Radzieckie-
mu z propozycja wkaczenia sie do dalszych prae*

Warszawa, dnia



dla delegacji polskiej bioracej udziat w konferencji

specjalistow 4*011 krajow: NBD,
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nizowanej w Polsce dla okreslenia wspétpracy tych kra-
Jjow przy opracowaniu perspektywicznego programu rozwo-
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Przedmiotem konferencji bedzie:

3*1 0 Wymiana pogladéw na temat przyszdosciowych syste-
mow maszyn lll-ciej generacji z uwzglednieniem
mozliwosci unifikacji tych maszyn.

3*2* Kierunki rozwoju urzadzen zewnetrznych dla maszyn
I11-ciej generacji wraz z wstepnym przedyskuto-
waniem wymagan na te urzadzenia*

3030 Oadwienie podstawowych elementéw, z ktdrych maja
by¢ zbudowane maszyny Ill-ciej generacji / np*
mikroukdady scalone, cienkowarstwowe hybrydowe,
elementy pamieciowe i inne /-

Celem konferencji jest:

4.1« Przedyskutowanie zakresu wsp6dpracy pomiedzy
4-ma krajami przy opracowaniu systemu maszyn
1l11-ciej generacji i wysuniecie wnioskow doty-
czacych tego zakresu.

4*2* Przedyskutowanie zakresu wspodpracy przy opraco-
waniu konstrukcji i opanowaniu produkcji urzadzen
zewnetrznych i wysunigcie wnioskéw w tym zakresie*

4*3* Przedyskutowanie zakresu wspédpracy przy opano-
waniu technologii wytwarzania elementéw i techno-
logii ich montazu w maszynach 1ll-ciej generacji
oraz w opracowaniu i wykonaniu urzadzen technolo-
gicznych i1 odpowiedniej aparatury kontrolno-po-
miarowej jak tez wysuniecie odpowiednich wnio-
skow*

Wnioski w powyzszym zakresie moga mie¢ na obecnym
etapie tylko charakter organizacyjno-techniczny*

Delegacja jest upowazniona do ztozenia informacji o
stanie prac krajowych i przyjetych kierunkach rozwo-
jJowych w zakresie tematyki objetej przedmiotem konfe-



rencji / wg* p*3* / w przypadku,gdy strony biorace
udziat w konferencji uczynig to samo« Zakres infor-
macji, ktéory moze przedstawi¢ delegacja w toku kon-
ferencji podany jest w zakgczniku Nr 1 do instrukcji«

Po potwierdzeniu w toku dyskusji stopnia zainteresowa-

nia i zakresu wspédpracy krajoéw bioracych udziat w kon-
ferencji w wyzej przedstawionej tematyce delegacja upo-
wazniona jest do przedstawienia wnioskéw w tej sprawie

zgodnie z tekstem objetym zakgcznikiem Nr 2«

Warszawa, dnia



Informacja = poziomie organiza(’\:aji, oprogramowania i
techniki maszyn lll-eioj cmraMji v krajach
dmiia\irtvmsu&

*« «Faaaakl*

2% Przedmiotem Informacji jest:
mf whasciwosci organizacyjne systemu one

b/ Parametry szybkosci /czas dodawania , cykl
pani«ol operacyjnej,

o/ Zakres oprogramowania maszyn

27H Ola llustracji osiggnietego obecnie staw w produkcji
elektronicznych maszpn cyfrowych zestawiono nize&
przyktadowo paraaotry dwdch typéw: maszyn:
firmy Control Bata Corporation COC 6800 firny Boroughs

8 8500*

COC 6800 B 8500
Czas dodawania psek ®.¥ 0,2
Cykl pamieoi paek 0,25 0,5 aa

A stowa

Ltozba akumulatoréw 8 13
Pojemnos¢ pnalooi opera-
cyjnej w tys.stow 32 - 13137 16-362
Rozmiar stowa W bitach 60 48

2.2. fibpdlenosiilo budowane systemy maszyn charakteryzuja
sie nastepujacymi cechami organlzaoyjaymi:

1. Systemy stuméwig lim* maszyn jodaollcle progra-
mowanych przynajmniej wzwyz.

2. Systemy posiadajg zdolnos¢ do pareatorowania w
czasie pracy wieloprogramowej 1 pracy w czasie
rzeczywisty .

3. Praca wkeloprogramowa systemu jest zabezpieczona
przez

a. system pranrwon
OF ooiimag pamieci



c. dynamiczna relokacje programéw w oparcia <
adresy bazowe

t* czasomierz /czesto zogar czasu rzeczywistego/.

4. Mozliwoéé pracy systemu w ukdadach «lelomoszynowyeb
5* HBttisirf¢ jednoczesnej pracy wielu ursadse4 zewnetrz»

6. Date pojemnosé pamieci ghocttej/do 26 K skéw 1004
k/znakéw

T* struktura IBftmaojl wewnetrznej s stowa i.pola zmiennej
d4ugosci -

8, Arytoetyka binarna v state i zmlenno przecinkowa oraz
arytmetyka dziesietna.

Podziat systemu na M e czesci: hardware 1 software,

2

«3. w zakresie oprngr— nwnwla maszyn w sSwiacie uznano obecnie
Jato minimum:
« Translatory jezykéw wyzszych jak Algol, Vertrage, Cobol
/ w przygotowaniu PU/
= Systemy operacyjne 41« wielu konfiguracji

= Biblioteki programéw numerycznych 1 dla potrzeb
administracyjnych

= Programy zagospodarowania nosnikéw Informacji 1 wyto-
rzywtania urzadzeri zewetrznyoh

Przedmiotem informacji sa:

S$ Pamieci zewnetrzne maszyn cyfrowych

2. Urzadzenia zewnetrzne 1 peryferyjne naezyn cyfrowych
dla wprowadzenia, wyprowadzenia 1 przygotowania infer*
macjl.

111 AlctMIly fosgjartV Brtemi
Pamieci zewnetrzne maszyn 1X1 generacji metoa podzielic
na nastepuj«oc grupy:

- pamieci tasmowe,

= pamieci bebnowe 1 dyskowe,

- pamigci na kartach magnetycznych.
Zakaczona tabela®*ilustruje szczytowe osiggniecia kwiato-
we w zakresie wymienionych pamieci, ktére stanowia
podstawowe wyposazeni© takloh maszyn XIX gneraoji jak;
IBS Systen/300, acA-spectra 70, Bsneywell Serles 200,
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Pamieci sn>«tnM maszyn Batraatyesajreb Ill-ciej

Fiwlilf
system Nazwa pamieci Pe”e- iFrfdknédé Csns
mnoéé przesy- dostepu
znakéw dania meek
/byte/ znakéw
X 104 /sok.
1BM talmowa
*7_ seria 2400
meiele 1,2,3
340 modele 4,8,4
hypertaama 170000
dyskowa
2311,¢314 T,2S,218 188000 max,138
ienne
2302 me«.3 112 188000 180
mMim
Sfir 400 85000 max.600
bebnowa ;
7320 0,83 134000 &r.8,4
2301 4 H.zmtl
Honey- tasmowa,
well "“Seria 604B 4800
Series de 88000
200
258,259 wy- _
mienne 4.58,1© 208333 ir<0v
241,242 » 188888 max. 125
150.34x0
MA tha— 1
Spec, 7574327442 30000 d1
t>« TO 44S 120000
dyskowa
/564 wy~
mleans 7,25 188000 max-138
kartowa
to/Stt11 1000 80000
bebnowa .
78/&60—12—13 6.TB. 210000 ar.1.8
nulls 1 tasmowa 1,56
Sietri » 1110FfI11U 30000 40
Lee H 5[3)9000
Bureen i » W
Systen ' dyskowa T,21 144800 ~
« 4425 wymion,
kartowa 1000 80000
4410

maxc* 14 1 ROAgI0 jpggi
~r PO

Gestos¢
zapisu
znakow
eml ew.
bitow/
oal

Uwagi

800
1880
1811

1U0
1088

208,888
800

800

1118  produkcji
wg licen

ej* 1BM

780

200,88 1jpewyiej
800 AG0000 .
Imechan,

er
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Uk#ady scalone monolityczne,

3*1» Aktiinla?_stan t8Chnikis*iatowejitensenc}i rozwojowej«,

_"ktualnie w skali listowej najwiekszg pod wzglj-le»
warto "ci globalnej rodukcji uktadow scalonych >rowia
dza v kolejnosci trasy firmy amerykanskie :Fairchild,
Texas Instrument i Motorola.jo szczytowych, po wagi ,,-dem
technicznym osiagnie¢ naleza serie ok¥adéw cyfrowych
firmy Texas Instrument - 54 /wojskowa / i1 74 /przemy-
stowa/ ora* serie firmy Fairchild pod nazwg micrologic.

Najbardziej ;erspektywicznym kierunkiem sg monolityczne
uktady krzemowe o strukturze planarnej «Ten rodzaj
konstrukcji pozwala w miar*; doskonalenia technologii

i zwiekszenia precyzji fotolitografii na znaczne roz-
szerzenie skali integracji* Obecnie produkowane sg seryj-
ne monolityczne uktady zawierajgace do 100 bramek, a la-
boratoryjnie uzyskeno juz na jednej plytce asortymeﬁ{
zawierajacy ponad 1000 bramek.

Wzrost skali integracji daje zwiekszanie miniaturyzacji,
zmniejszenie kosztéw na funkcje oraz zwiekszenie niezawoc
no¢ci urzadzen*

Ukdady monolityczne planarne zapewniaja « produkcji
masowej najmniejsze koszty wytwarzania, mniejsze niz
uktady montowane z elementéw indywidualnych i ukdady
hybrydowe* Przy produkcji na mniejsza skal$ proporcje
kosztéw moga ulec zmianie na korzy¢¢ ukdaddéw hybrydo-
wych«

(*2. Zestawienie tematyki g&fotrej,. w zakresie ukdadéw__

l*
e
3«
4*
5«
6«
T«
8*

nmonol i tyezayeb .

Okreslenie typoszeregu uktadéw monolitycznych
Opracowanie metody projektowania UM
Opracowanie technologii UM

Opracowanie miernictwa technologicznego
Opracowanie metod badania UM

Uruchomienie serii prototypowej UM
Uruchomienie serii prébnej Oli

Uruchomienie produkcji seryjnej UM
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Opracowani« technologii ukdadéw monolitycznych wymaga
rozvigzania szeregu zagadnie*., a w szczegolnosci :

1* Opracowani« i wykenenie nietypowej aparatury pomiarowej
do badani funkcjonalnych

2* Opracowani« nietypowej aparatury technolo icznej

3» Opracowanie a aratury i urzadzed do technologii
nontaiu

4= Aybrane typy pamieci z natychmiastowy« dostepem.

4»1. iiktualay stan techniki listowej i tendencje rozwojowe

Gkowny paranetry pamieci operacyjnych systescu 360 firey

JEM pokazuj« nastepujaca tabela :

1 t
I'odel mfisz. 1 30 { 40 50 ‘62 *70 92

i t i
Czas cy-
klu / ,osek/ '} 1,5 ] 2*5 * joi i 0,75

. i t

i ) - 4 T oa0es
pojemnosé J iS5
nominalna i 8192 » 16384 65536 i 262144 >_>2§21f]-4 f

1

ino znacznego postepu prac nad roéznego typu nocnikami
iniorwacji, pamieci z nocnikiem na rdzeniach ferrytowych,
z j--rzeznaczeniem ubycie ich jako pamieci g#déwne,stanowig
w dalszym ciagu podstawowg liniv rozwojowg tych pamieci.
"la poparcia powyzszego stwierdzenia wymieni¢ mozna duze
zaawansowanie niektérych firm zachodnich w zakresie opano-
wania produkcyjnej technologii wytwarzania rdzeni o Sredni-
cy 0,3 bk«
X tak Ffirma IB sygnalizuje fakt opracowania laboratoryjnegc
modelu nami¢sci rdzeniowej o pojemnosci 819? skdéw z czasem
cyklu 110 nsek.

Pozytywne rezultaty w pracy nad zastosowaniem cienkich
warstw magnetycznych w nocniku pasi&ci operacyjnych uzyska-
4a firma Buroughs* Modele D 6500 oraz B 8500 maja juz ta-
kie pamieci« Czas cyklu pamieci w modelu S 8590 jest rz$du
600 JSsekund*

Oproécs gtoéwnych pamieci operscyjnych niektdre rozwigzanie
m*c. posiadaja pamieci ekstre - ssybkie /secatchpad saeaory/«
Przyktadem jest Spectra 70. Szybkos¢ tej pamieci wynosi

300 j2sek, pojemno J 128 skow.



V czotowych rozwigzaniach maszyn cyfrowych spotyka sie
takie pamieci statych /read-only storage/.

Przyk#adem niech bidzie system 360,ktérego poszczegdlne
modele zawieraja pamieci o pojemnosci rzedu 4096 skow
60 bitowych o czasie cyklu od 0.25 do 1*Oyusekundy.

4*2, Zestawienie tematyki gtoéwnej v zakresie pamigei

Na tematyke gtowng sktadajg sie t
1* Pamie¢ operacyjna "2 /**”t 0 cechach niezaleznego modutu,

przeznaczona do''pracy w czesci centralnej m.c.l11 genera-
cji , jako pamie¢ ghowna »Pamie¢ ghdéwna m.c. moze skikadac
sie z jednego lub wiecej modutow

Zasadnicze parametry modudu pamieciowego o okreslonych
wymiarach geometrycznych :

- pojemnos¢ informacyjna 16384 skéw 25-bitowych,

- czas cyklu réwny ea 2,0"u sekundy:

- blok nosnika informacji zawiera rdzenie ferrytowe.

2« Pamisd operacyjna "l1™ua" , o cechach niezaleznego modudu
przeznaczone do praey w czesci centralnej maszyny cyfro-
wej 111 generacjiv jako pamie¢ ghowna.Pamie¢ ghdwna m.e»
moze skdsdac¢ sie z jednego lub wiecej modutow.

Zasadnicze parametry modudu pamieciowego o okreslonych
wymiarach geometrycznych!

e pojemnos¢ informacyjna 32768 stéw 9-bitowych,

- czas cyklu ea 1,0yusek,

- blok nosnika informacji zwiera rdzenie ferrytowe.

3. Kkatra-szybka pamie¢ "0.3 aks* , 0 cenach podzespotu,
spetniajaca roi? a/ zbioru operacyjnych rejestrow
arytmometru, aterowania ,systemu przerwan i innych lub
b/ paaaieci pomocniczej /slovo meaory /-

V przypadku /a/ pamie¢ posiada organizacje adresowg, w
przypadku /b/ adresowa lub asocjacyjng.

Zasadnicze parametry podzespotu pamieciowego:

»pojemnos¢ infowacyjna 128 stow 36-bitowych,

- czas cyklu 300 é&sek,

- blok nosnika informacji zawiera cienkowarstwowe elementy

ty magnetyczne.
-/



4.

— tor-

framig¢ statych

,— cykl E.3X)0 ns,

5*

y

e pojemnos¢ 512,1024, 2048 stow,

- ddugor¢ stowa 50 bitéw

Psmie¢ masowa

- cykl 3ra* - lona»9

- pojemnos¢ 512 k - 1024 k znakdw /9 «bitowych/w jednym

bloku
mieniona tematyka gidéwne wymaga rozwigzania nastepujacych

zagadnien :

1*
2*
3*
4.

5*
6«
7.
8«
9.

10.

Bloki nosnika informacji -

Rdzenie nos$nika informacji

Tranzystor przetgcznikowy o mocy ca IV - odpowiednik 2N3444.
Tranzystor przedgczni-owy o mocy ca 0,3« - odpowiednik
292369«

Tranzystor dla ok#adéw liniowych - odpowiednik ST70.
Dioda przetacznikowa o mocy ca 0*5» - odpowiednik 1N4009*
-)ioda przetacznikowa o mocy ca 0,5* «odpowiednik 1X4151«
Aparatura do kontroli pamieci.

Aparatura do kontroli blokéw i pkatéw nosnika.

Aparatura do kontroli rdzami nosnika.

5. Z¥acza wielokontaktowe.

5»1 .
1«

2*

»Aktualny stan techniki Swiatowej i tendencje rozwojowe.

Ermestos¢ uszkodzen . Miniaturowe zdgcze firny Burndy Jorpora
tion typu MC 35 zastosowane do morskich urzadzen elektronicz
nych uzyskato czestos¢ uszkodzen 9»5 x 10“~/ na kontakt

przy poziomie ufnosci 90,:, przyczym zakkada sie ze, w bada-
nym okresie nie nastgpido uszkodzenie zadnego kontaktu/
warunki morskie zwiekszaja czestos¢ uszkodzen dwukrotnie

w pordwnania z warunkami ladowymi/ .

Jgstocc¢ kontaktéw . Firma Burndy Corporation
ztgcze UPC3B61P-1 /posrednie 10 kontakc
mktéw /cm2

zkgcze PSSAD]>20-1/krawedziow«t/ 8 kontak-
géwk/cm krawedzi phytki
ruk.

firma AKF Incorporated
system potaczen stykowych "IiECA*
40 kontaktéw /em2

Firma Jinch Mfg./zdgcza dla mikromodutéw
firay Hamilton Standard ,a Diwision ot



United Aircraft Corporation/
20 kontaktéw /cm2

Podobne gestosci kontaktéw uzyskuje dla swoich zdacz
posrednich Micro-D i1 uuble density - D, firma ITT
Jannon Slektric oraz inne /Amphenol Connector Diviaion/

Kierunki rozwojowe ztaez dla urzadzen Rikroelektronicz-
nych charakteryzuja sie odejsciem od konwencjonalnej fermy
konstrukcji zt#acza /miniaturyzacja/» Wprowadza si? ztacza
z kontaktami dociskowymi z zewnatrz/ zwigkszenie trwatosci
kontaktéw / * firmy Cinch Mfg oraz ITT Caimon Slektric

oraz zastepuje sie sztywng wtyczka, wtyczka elastyczna
z4ozong z kilku cienkich potaczonych razem drueikéw/wzrost
niezawodnosci i miniaturyzacja / - Firma New Twist Connecto
Corporation.

5*2_. Zestawienie tematyki g#oéwne i w zakresie ztacz wielo-

,.kontaktowych

1« Opracowanie konstrukcji ztacz o parametrach
Czystos$¢ uszkocizerl rzedu lo /kontakt przy poziomie
ufnosci 60% gestos¢ kontaktow dla s

2
z+gcz posrednich 10 kontaktéw /cm
* krawedziowych...... 5 kontaktow/cm krawedzi piytd

2* Opracowanie technologii pokrywania podzespotéw stykowycl

twardym zdotem.

3. Opracowanie tworzyw na korpuay o duzej stabilnosci
wymiarowej w szerokim zakresie parametréow klimatycz-
nych e

Powyzsza tematyka wymaga opracowania kryteridow jakosSci

metodyki badania z#acz oraz niezbednej aparatury pomiaro-

wej .

1797/zg/RA/8k.



Tabela 2

Kr. tematu Kama tematu

ysokostabilne
oporniki metaliso-
wano

1*

Kondensatory
o matych po-
JemnoSciach

Kondensatory
elektrolityczne
tantalowe

4. i Tranzystor _
1 krzemowy epi-
lanamy prae- _
. i> cznikowy nalej

((((((y
i Transyator
krzemowy epi-
lanarn rse-
1 Racznik())/W}‘/)
Sredniej nocy

l.iji, L

5.

6» iransyator
krzemowy wielkiej

sooy

rioda krzeméwa
apiplanarna
przetacznikowa
0,25 w

loda krzemowa
_epiplanarao
i przetacznikowa

go»3 *

%/ 01« s;ecjalnych sastosowad przewiduje alf sakraa temperatury pracy - 53* O

1798/s9/RA/8K.

1K

Mtavi«tti« podzes, okdw dyskretnych i ich paraaotry

{ Podstawowa dana elementu konstrukcyjnego
1 Zskres Kajwifkssa )
} tenp. postulowana Inne dana techniasna
< pracy wartosc wspot-
I »e (_:zytgnlka -
intensywnosci
i uszkodzen ,
} % na 1000 gods.
L 11
i zakres opornosci t 1 - 100k
| 0-70 0,003 ! tolerancja t ¢0,51¢»
i i noc B 9.129 ¢ 2* 0
1 1 wspékczynnik temperaturowy  0,01%/ O
( zmiany po magazynowaniu! 0,3%
L ; > wyprowadzenia osiowo
zakres pojemnosci t 15 ¢ 30 000 pt
0-70 ®  0*0001 zakres aapifd znamionowych 10 ¢ 100 V
1 typ»ceramiczne lub Inno” przystosowane
K do pracy impulsowe
i tolerancja 1e - 1, + Z, ¢ - 5% Q
wspokczynnik® temperaturowy ¢70,02% / C
zmiana emnosci w czasie
iT =" e 1 /po 10 gods*/ ¢,0,5%
ro. i za&res pojg%oéci t10 ¢ Eog'MQO
= i sskres napifd snaaionswyc . T
J0-70 | 0,0005 Bolcraacye ¢ 200 swy
1, tangena kata stratnosci t¢=0,2 dlaCIl”
¥ { prad uphwu /25 0/ 0 O2mg aetoopuP
K u ,02mm/ /&
? 1 gywotnoéé 3;0.2 000 god*£w tfamperaturse
t {ir . i 0 C 8miana pojemnoscia20%
R HteTe— r-——Jl,
T t
1
j 0*70 | 0,002 1moc strat”~ 0,3 V
> ; togo typu jak 2» 914 lub 211 2369
i |
- 1
1 } i
i 1 ;:_
i 0-70 ;0,002 | moc atrat ~ 3W
1} I J to& typu jak 211 3444
' i
r I .
i I ] moc strst ~ 50 1
j 0-70 0.003 1 tego typu jak BUT 12
% J mouiuil -, J, [T r L
! I | moc strst 0,29 )
1 °*TQ 1 0,001 tego typu jak 11(3600
|
| |
t 0-70 1 0,001 1 moc atrat~0,5W
i i .S tego typu jak 1114151

+ 125° O*



adkeesdk B> |

Inforaacia o «t@ani# prac t dalsrah kierunkach
roamSemb w Pola» w aakrt«la pazleest arm-
BIMBUt o-proflfnBoal i tedmiki elektroni-

cznych aesagra eyfbocrax

I# Syste« cagasgn 1H Keneraeil ac feitacl«

3« Pn«M I»t« isftnasjl jests
a/ VlaAcivaéei organi»aryjne systmu oac
V Paraoetry szybkoéci Z«<nun dodawania# egkl paoicci operacyjnej/
fl/ iyum oyrogwBWwnli raaszyiay

2« Afreta? fArtafinlmo
£41* 01« ilustracji Mi”gBiftegiB obecnie ston « produkcji
elektronicznych maszyn cfrowych | aatanloM «liad pn|«klail

wo parasetry dwoch typéw naszyn:
férray Control Bata Corporation CSC 68o» ora» firmy Boroughs

1 (B~

t CB6 «tea 1 B dsoo
Czas dodawania yoaak » M - 0,2
Cykl peanifaayusek 0,25 t o,5nm

« *a*Ci*

Liczba akunalatord» i i »  1»
PojasnosE jawifri operacyjnej » 32- *3»\ - 16* ate
w ty#, plow i
Rozmiar stowa « bitach L 60 4*

2.2. Wspdkczesnie tmdlitt» gystany maszyn charakteryzuja alf
~aastepujacyeii oechawl organizacyjnymi s
X« Systeay itaalMtia liai; «88B|b jednolicie progrwwwnyea
pnpRinia} « zwyz#
2* Systocy posiadaja zdolno$¢ dc sssosterowania « owda
pracy wieloprograuaonej i pracy « aiaria naagyai8t|>*
3« ftfnsa uielopibgraaona «fstan jest zabezpieczona praw
dD system prauurwon
h ochron« poai«ai
o* dynamiczng relokacje prograaat« « oparciu » adresy
basowi
A* czasooierz /czesto «agar czasu rzeczywistego/ .



273*

3.1«

32«

-2-

4» Mozliwos¢€ pracy systemu « ughadach wielomaszynow,, cb*

5* Mozliwos¢ jednoczesnej pracy wielu urzadza¢ zewnetrznych«

6« Duza pojemnos¢ pamieci ghownej /256 k skow kaafr k znako*"«

2« Struktura informacji  wewnetrznej stona i pola zmiennej
dhugosci™

&« Arytmetyka biierae* stalo 1 zmienno przecinkowa oras arytmetyka
dziesietra.

9« Podzialt systemu aa dwie czesci t hardware i software«

V zakresie oprogramowania siaszyn w Swiecie uznano obecnie jai»

minimum:

— Translatory jezykéw wyzszych jak Algol, Fortran, Cobol / w przygo-
towaniu Al/

— Systeay operacyjne dla wielu konfiguracji

— Biblioteki programbwv numerycznych i dla potrzafe administracyjnych

— Programy zagopodarowania sos$nikéw informacji & wykorzystania
urzadze¢ zewnetrznych.

Dla ilustracji parametréw technicznych maszyn polskich zestawiono
odpowiednio dane dla maszyn Odra 1304 i ZAK 412 produkonanych lub
przygotonvanych do produkcji w latach 19€?-63.

odra 1364 % ZAN 417
czas dodawania ~tsck 21 % 22
cykl paadeci jsssk € L 1*
Liczba akumulatoréw 8 1
- P s - «
r}:g}evmvn(;;cs«pzmklﬁu operacyj- 4-32 i 4%3»
Rozmiar stowa w hitach 24 | 24

Z posrod wymienionych w punkcie 2*2  cech organizacyjnych aaszyn

Ul gereracji polskie maszyny Odra 1304 i ZAM 411 posiadaja

nastepujace cechy :

$b. System posiada zdolnoS¢ do samosterowania w czasie pracy
wieloprogramonej i pracy Vv csasie rzeczywistyn



5*3»

4%

2* Praca wialoprograaona aysteau ¢ast zabezpieczona przez t
a« gystea przerwa*
I€ lu ochran# toi »ei
C. dynaaiczag relokacjf progrwft« ti«parda o adreay
baaocao
d* cauwde» /czesto zapr czasu rzeczyai stego/e
5> Ha&lisodd jednoczesnej pracy wielu urzagzen zewnetrznych*
5* Dato pojennoéd paaiyol gd>nm$ / do 256 ksléw* loj9% k wi liw
5 Ptcsial aystaau aa hardware 1 softwero.

Myaogl oprograaowania podana w punkcie ft*} ~h i i wllrnwUdt
/wg  daloden ImVirtwidceyjnyoW® Odra 1304 i 2/K 413*
a”gajgsé&tMriyLAias.ra A
Polaka aa raatar opracowa¢ sy3t«a maszyny wg nastepujacej
koncepcji t 1
V Syata» M d nbotpie«n6 mozliwos¢ budowabia liiararebiczayeh

systeméw nadzorczych / g rtwi« gjogrwow— la”™» stuzacych do kiera*
Mania praca pograadéw starujaeyoh i przetwarzajgcych oras «yslaag
tjdi programéw poaleday uayt&ownikam! agystsaaow*

2/ Mesagimy nalezace do tego Systemu auaag byC¢ aaszynaol o rozkazouo
zmiennej 1léelo roikeciti /przy czym ilos¢ I m roskasow wisom
by¢ ogmlefloaa /# alfdty innymi a cola zabezpieczenia nakdadow
poniesionych dotychczas przez potencjalnych asytkownikd
przysztych naszynt*

V Cala linia maszyn nalezacych do systeuu pontana by¢ zbudonana
a oparcia o jednolitg organisoejf 0”2a4 /jednolito listy
rozkazon/, « ramic sik mogg one rozwigzani<al struktury
logiczrej/«

V Szybkos¢ dodawania stalop zecinkowego / « przeliczeniu aa liczby
46-bistowe / pndaa bys nie aaiojasa »14 t
« S ala dodewad/sek w najwiekszych jednostkach™
m 90 tya* dodawad/sak a najmiejszych jednostkach™

Y Pojeonoaé pamieci operacyjnych t
« dla najwiekszych jednostek 6 ala hito*™*

« madych jednostek 500 tya« bitow*

&/ Czasy propagneji aa elevart 10-15 nssk dla najwiekszych

Jednostek«



_a-

f/ Jada.Oczesaoac sU tomdhU wialoa» ura™dzeniami oyricnB
paprsas deeoa.tralisracJ§ cttrAwaiac«

fi/ Autonatyczne jadaoatak Ajti'wW »

o rtakicova aaiannydi ttvgoiclwk* V celtt qrjailittia aaleiy
podkraalifi, ia przedstawloae aytej cechy poci®gajq M sofc™
n«r*( wt*njoh ap* jikt
mE M tlivic «UawlIBlatujsaeJc,
#® steronanie mitkroprogranow popraaa panffot wolay »apis
= Bsybki odcayt /slow writa = fast read SR/ a m paraifst
stala /read «d | « SA/*

9/ liiaia auqB aalai”~cydi 4s systamu mal bgt wyprz<adzona prsas
tu* auuay&f »Pilota**» « oparciu < ktfo| aozaa sprawdsie keecepejf
ayataaa 1 febmi iritiiatowii s sakresu «pnM««al« ejaf in
nadzorcsych i ayfeoraystaala ietniej”~cego oprograisoaaaia* 0* strony
techniki poviaiw iuai wiUvett apratwlolRia aargiaasow
poprawnej pracy przysziych aaszjn systaau*

WV uthiiw s 4a amiMy d« licaya s bardzo powasa™ atoUKt
easy aaatpi cffnuyaht ktin « pnalUesaal« n kant oparae
Mia wyBosio 8s*9* £ cs* biedcycb w roku 197%» Pr«y «PXaeoiiywaai«
teehnoljgii & orjndiasji tyek aaszyn tmka s&aXo ttaagl$dniab
koaaty iah mtwawania«

PaaA- 1 »aswtraw am »wiftarta »aw twaa 1 porrfaniaa »Xaktgo-

alcanach aa«na eyfifflgrit«

AlctaaXm stan u.ctoAMg.AMm*.18KnU ...r*9i*to>m . s sataosl»
patlaci saaMtmwii » Maaa«

air-feraiwy staa tc?cbalczny paatfcft zewn~trsnyeh « Polace prxadstaala

ttfFnst™""ea s

e ad paoad £ kt prodakoaawy 30si aaryjais bfbaa 1*5 /pojeaacac
1 aiiion b1 t% crz?stotllwo46 3m ke/a/«

— u utoacaanlu o, prace aad oodalai parai§ci bfbaowaj PE-6
s thwicad laiakiiBjal /p>jaaoaf 4 railiony bitéa* cstatotUwM
400 kc/a/t

— (“rovadsam jast da prodriccji sary”aaj paal?c tateua P*-2
/RBitaid xaplast 200 1 400 T™Y/Sk6* /milR ettstotUiiaM Uoao
i 32000 dffiafellsi 9-Wtaty«! na Sekunde /*



- 5-
Palsaa kierunki roswojowa * sakr«Md* fiil»ci stiwnetrsayck w Polsce
sa aastepujace :

* K 1968 r* »ostanie opracowana, a w 1969 r. wdrozona do produkcji
paaie¢ bebnowa o pojaasosci ta «Uiotii bitsw* czestotliwosci
tao la/s 1 ukkadack knawig«! dyskretnych*

@& * 1969 r* sostanie »pymsinm, a w 1970 r* «ditiwn do produkcji
pataie¢ masowa a pojemnosci 35 milionéw bitéw, czestotliwosci
5* ko/a i1 ukkadach krseaowych dyskretnych,

— « latach J37M3 latoiewM aostaaie opracowanie pamieci dyskonej
o pojaamrfel rafia 9 riiUntfkcu m poeijaw lataik U7H5
prsewiduje sit «mtMMitsio jaj produkcji«

= n latach 1S (H™* sostani* opracowana« a « 1971 *e wdrozona do
produkcji panie6 tasmo;a PT-3/gestos¢ aapiaa 8oo rzadkéw/cal,
czestotliwo$S¢ 96.000 rsadksw/sak, wkiady krsaaowe  dyskretne/,
spetniajaca wymagania standarté* 1SO i HWPG*

= okresie do 1975 *e praowiduje sie kontynuowania prac rozwojowych
aad nowy« typas paalfsi tasmonej /gestos¢ zapisu 16a0 rzadkow/

oal* asestetliwos6 okolo 200*000 rzadkdw/sek, a nastepni« urucho-
alaaio produkcji tago typu pamieci tasmonej /FIM/.

1 NagMfttetWF W

ufiadsaat. jmFtM1 ifHtyegitie

Obecny atan prac nad urzadzeniami aMHtnajal jest nastepujacy t

1* - aayhkos¢ csytania looo
rzadkéow/sak jaat w mtmdimt uruchomienia produkcji seryjneje Pa
kosca 196? r* bedzie wykonana seria informacyjna w ilosai 15 ant»
W roka 1968 przewidywana jeat produkcja seryjna v ilosai asa sst*

2* Slyftft*i., by pirtfrywpi.jb».is,,u - «*»me* czytania JoO
ragdkow/sek obecnie jaat produkowany seryjnie w przemy$Sla»

9* twlI2XSteE—%afimL gaftittftlj. t=P. *xxxxxx  perforonvania
loo ragdfcon/sek obecnie jeat « koncowym stadium konstrukcji.
Wykonania prototyp« prsawiduja aftf da korica biezacego raka«

« uruchomienie produkcji seryjnej w raka 1968*

A* Drukerka wierszowa < * aparat« o licencje firay ICT a« typ 666
o szybkosci drukowania 1”~a Mail /min nastgpi uruchomienie
produkcji w rokn 1969 po wykonaniu serii technologicznej a 1968 r*

5~ @viale kart — a szybkosci csytania 16ao kart/ain & roswasaay
Jeat wnioaak przemystu aa sakap licencji#






Podstanwona paraaetry tyoh kondensatorow «
Mkrts tenperatury pracy < 6» O ¢ 1lyc i - 60°C ¢ ¢ 200°C,
tgnitjs« laltnt«]«  $, 1o %.
nwlnaln« napieci« 6 T o 90V,
saleros pojeanoaci 10 rf _ do 8o uF dl« OTO-l i 100 u F do loo® _}'tf

-rF n dla ITQ-2,
résalo*? 1 * 1 t M»5 * loon dla 1104, 24 x 12 mb dla £10-t,
tMR&MN kata strat %2 il« KMMc« 0,3 dla STO- 2,

prawdopodobienstwo poprawnej pracy
przy « loo°C t noiaiaalny« napieciu prsez loo» godzin o,96»
ymartar _toawftul fikthicacTiy.  jxaettEfchiQ nitoi rare

Produkcja transystoro kracaowego epiplaaarnego odpowiednika 21914

lab 2532369 »stasia podjeta praez F*P# "fass* « roku 197« e

Traalirtgr tanfroor maii

Produkcja traaxystora krsosowog» odpowiednika £38:2ft. zostania podjeta

prsas F.P. *e®x«e praad rokia« 1970*

fthim fenuwim  » IgIMtn« trittwmttip« S«n it

htaifcejft diody b«t]|OK| odpowiednikiex S| Ti4 sostaai« podjeta przed

1975 roki««,

o» MilallT «diteat. jtoteeateVi

Sostawieaie roswigssywanej gltownej ts-ityld

1/ Opraoconeai» tedhnologii wytwarzania alkroukladéw hybrydoaych*
Opaans» josi iteMt«gU laboratoryjsa aikroukdadow hybrydoaych
aa podlozach szklanych aa haaio IMr i
Pronedanw» joat praca aad pasgotonesiva liali 4» produkcyi
pilotonej alkroukladdw hybrydomych o docelonej mocy produkcyjnej
A00.000 sst# rocanix. flddaniv adg. Aa produkcja pilotona ukdaddw
hybrydowch astasia «nehaiou « 192x¢?1 si Frouadsi sit praoa
nad tacheoleglasi zastepczyni lab uzupelniajacymi  rozpylani«
katodona resktywne 1 w os*, dla pasywecji i ttebalagii warstw
tantalonych
Instytucja wiodgca I1fs*

2/ Opracowani« technologii cienkowarstwowych oporniki» i kondensatoréw«
Opracowuje alf w X9B technologig laboratoryjng warstw camotowyab
dla «tkrouktadéw 1 opornikéw wydzielonych«

Przeprowadzono wstepna préby technologiczno«

1« Opraooaaaie technologii produkcji nowoczesnych diod i trassystoréw



a obudowach”ceratab™ 1 hs obuddw.

littex rozwojone *'Sim* opmcowuje technolog™ planamych diod

i tranzystordw kraeconjrdv Przewidziany poczatek produkcji urucho-
miania « 196®-?0 r#

Z* Opracowanie technologii wytwarzania carawloznych podtozy i obuddw«
V K* pronadzi zif praco ned technologig laboratoryjng poctozy
ceraaicznych 41« sikieis$iaAig « v SS prowadzi cif Proce mjaea
a« col« opanowania produkcji oboddw mikroukdaddw 1 elementw
ezynnyoh w ilosciach sabezpieczajacych potrzeby mikroolektreniki
hybrydonej« Przewidywany terata zakoriczenia prac zad technologia
poddo*« 136% r* Opracowanie technologii i uruchomienie produkcyi
obuddw 1969 T*

3» Opraconani™ technologii  wytwarzani« podtozy szklanych* tipraconaja
alt w IC tosvhnologif wykonania folii szklanej w iloSciach nahaapia»
czajacych potrzeby aikroelaktronikl« fani» aatoéoazala prac 1366 r«#
produkcja 1969 S$

4* Opraconani« technologii wytwarzani« fotomasek« V UM opraconaao
fotokoordynatograf As wytwarzania masek niezbednych dla produkcji
mikroukdaddw hybrydowyah«

5* Opraconanie konstrukcji 1 wykonanie aparatury préznionej, komtrolno-
pomiarorej i As technologii mortazu™
V H1 flfwMoaow BVjhufcf typ» I« Saa*

- P«l«&< opracomje osprzet da aapylarek«

«>XU wykonuje agr™"Rt prézniowy As nanoszenia warstw oporomych

« V ITH opraconano miemik grubosci warstw i szybkosci  parowania oraz
asaltar opomosci™

** Aparatara A» ssattta praewidywana glownie z iaport™«

4« Opracowanie konstrukcji i1 aykaaanio polautomatycaayeh miemikdw
paranetrow funkcjonalnych«

Wstepne praco prowadzi ITS, Hb» IMb

Sktady scalone Bonolltacmo.

Prasa prowadzane « PR*L* najg aaraaia character rozpoznawczy i

przygotovanczy« Opraconvana raaowy prograa prac naukowo-badawczych i

dossfiadczalno-konstrukcyonych

Wedbug zatoze™ uruchomienie produkcji seryjnej ukdaddw monolitycznych

« PRL pontaao nastapi¢ w r* 1972*



V kraju sa opracowywane nastepujace typy paaicci t
PM* 1 e pamisc «|««e7yui 2»9 Nusek

* te * * 1,0 Amék
* J * * ekstra szybka ¢ 300 nsek
* *m * stabych 300 nsek

Przewiduje cif, ie wdrozenie do produkcji poszczeg6élnych we* opra-
cowa¢ nastapi *

pos. | mw latach 1909/70
* * « V latach 1971/72
« 3 « « #»*» 1975

* 4 - « latach 1973/72

Bloki sosnika informacji dis wszystkich czterech ts— t$w beda

opracowano i produkowane w kraju*

Simente» nos$nika infomaeji paalfct oper* 2,0 /sssk. jest tero-

idalny, ferrytow;/ rdzes$ iitewo-nikdoyy o Srednicy » «u 0,8 si*

Zakkada sif opracowanie i produkeje tego rdzenia w kraju*

Elementes nosnika pamieci optrti “usek Jest toroidalny,

ferrytowy rdzen litowo-aiklowj o Srednicy O, Sos*

Zaktada sif opraoewanie i produkcje togo rdssais « kraju*

Kleeentsm nosnika informacji pamieci ekstra szybkiej sa prft?

pokryta cienkimi elektrolitycznymi warstwami magnetycznymie

Zakdada slif, is opraconanie 1 produkcja lak »filiie krajona™

9e opracowania i prodakcji pamieci okreslonych « poz* 1*21 3

potrzebne sa nastepujace rodzaje aparatury:

/1/ - selektgje rdzeni

/2/ - urzadzenie de kontroli pkatsw I blokiw nosnika rdzenio-
wego

/'y « urzadzenie de ksmtxola elementéw bloku i salage makstlra
scalecMgo

/V - urzadsanie do kontroli systeméw pamieciowych*

glaca* wielokoatsktoec

V P*R.L. ale prowadzi sif prac sad zkacze* wielokontaktowym spek-

niajacym wspélkczesne wyaagsnia*



Zakacznik Sr 2

Wnioski Strony Polskiej

Z V zakresie wspolpracy nad systemem Hl-ciej cgererecji elek-
troniczydh. maszyn cyfrorayd™

X« Proponuje aie wspolne prowadzenie przez wszystkie cztery

2«

kraje prac zwigzanych z wykonaniem maszyny '"‘Pilota" ay-
stemuXXX generacjii«

Okreslenie podziaku pracy na poszczeg6lne kraje oraz spo-
s6b koordynacji tych prac powinno by¢ rozpatrzone na

nastepnym posiedzeniu grupy specjalistow tydi krajow*

5» Przed wymienionym posiedzeniem grupy specjalistow« poszcze-

golne kraje opracujg 1 rozezlg partnerom swoja propozycje
odnos$nie czastkowych. zadan w zakresie techniki, organi-
zacji«! oprogramowania maszyny - pilota XX1 generacji.

4* Po wspolnym opracowaniu maszyny pilota poszczegdlne kraje

uzgodnig pomiedzy soba podziak produkcji na okrenillone
19 maszyn matematycznych z posréd cakaj linii maaa&n sy-
stemu 111 generacji«

V zakresie wsp&dpracy w dziedzinie pamieci zewnetrznych,urzg
dzen zewnetrznych 1 peryferyjnych <

l*

Nalezy przyjac¢ zatozenie« ze poziom techniczny pamieci zewu
netranyoh-oraz urzadzen zewnetrznych 1 peryferyjnych do ma-
szyn cyf owych w krajach wspédpracujacych powinien de ro-
ku 1975 osiagna¢ dbeeny naji™szy standart oOrciatowy urza-
dzen seryjnie produkowanych«

2« Kalecy dokona¢ podziatu zadan pomiedzy kraje wsp&tpracujace

w zakresie prac badawczych 1 koosti”cyjno—technologicznych.
1 ewentualnie specjalizacji produkcji pamieci 1 urzadzen
zewnetrznych* strony polska ze swej strony proponuje naste”
pujacy podziat zadan t

*/.



2.1. v zakresie paraieei zewnetracych t

iyp urzadzenia

1

1« Baciie¢ ta&aowa

2* Pamio® dys-
kowa

5* Psaaig liehx
nova

4* BsmI™¢ kaa>-

tow

/dla pale»
ol _paafcoraah
pojemnosci
sg o potoo
a3|Q$F)BMf ©

A -

-

Uzyskanie aktualnych para-

~oponowany kroi

Eiotrow Swiatowych 1do specjalizacji

szybko$é przesytania do i
okoto 100000 zn/sek 1
gestos¢ Kapisu okoto 800 |
za/cal«

Prace rozwojowe nad pamieci

do 200000 zn/sak 1 1600 zn/sek,
produkcja taj pamieci po

P

a/ szybkoA¢ przestania
okoto 200000 n/ nk

Wg]a%&aoko}o 300 railio-

: V. pamie¢ wymienna i szybkosc

[ JEY=

i

PP Re=PpR

*
by
czas dostaepa 100 bs L
f
Tt

przesytania okoto 200000
zn/se

pojjemnos¢ okodo 5 min*znakéw
czas dostepu 100 ms

szybkos¢ przesytania okoto 1 mlii.
¢0/sok*
pojemnos¢ 5 ndo* zn/sek. 1

szybkos¢ przesytania 60000
aa/sok

pojemnos¢ 1000 aln* znakow 1
czas dostepu 500 ms*

&NE

PRL,vie
wspotprac
S P'H-D



2*2* \/ sakreaie urz’dsed zeeavznych 1 peryferyjnol *

fyp urzqdzenia yskanie aktualuych parase- j
ow & iaiowycii
1« Cjgrinik tagay szypkoad cssyfcania aax* 2000 |
papieraa»3 rzygel(i I
fe «9 1 123kS
“¢ 7 TSzytSSJ? Eartf” - casia - —
¢ perforosanyoh w7 pmm ~ gmm rafartumilf J S * , ~
3% Czytnik doku- os'Ylacooo «8ifedHia QoK7Hir GSBS i
montow odc QrE optycan™ Ifi(0 dok/min*
; CEpr}

yons¥erraDexen ' x>

ktrycsmie aa- ¢lcaxwritex* 2IFD
* ¢i SF2PBL JQE&MTEFt s S 4-
5« Display 1 lltght im 2250 1 1
~ s — — - — — -
‘6% Perfarator taa- e Qai rovania 150
sy paplerowej F?%Nﬁitfo ﬂ: FKL
7* Perforador kart Bgybkoéé perfarasanla 500 TI HD
8. Brokazka wier- szyduae drioiaania 000 T,
szcwa HIrii/adzu 1 £
9* uridzexiia a/ az?tdeE0do praes’\lanla 50-200
uransmisji bod6», atopa "bi~dow 10-9
danych V  sztfbkodé ppaoa™lanla 600-1
2400 bodéw» scopa blfdév * CSBS
20-9
*0. Klawiaturo¢?a i PRL
dzluxkagka kart 1icecia/
S opisywacseci
U* Klawiaturowa
PRL
sprawdsarka t = =
tgamy papiaro- t /licencja/
o> nX
12# illawiaturona i
dsiuxkarko- t HSD
fjpgurtiiiti i CSRS
taasay papioro- y
1 I Sipsaa 'tio piay-j T-—-
gotooaaia dotam an- I|

taa plerKofeQjch na CSKS
14» ;acatar r "ig wayoir FIxXnjATCTSIP” I""‘@EI’

<«
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HI1* V aakresle wspodpracy w dziedzinie podzd]>otdwv, ukdaddw mi**
kroelektrcolczna pamieci o natychmiastowym dostepie 1 wy-
branych urzadzen dla masazu cyfrowych HIl-ciej &eaieragji*

Weibec koniecznosci ujednolicenia elementdw, blokéw 1 modu-
+owc a ktdérych powinny byé »budowane maszyny Hl-ciej genera-
cji osraz koniecznosci p M d m a odpowiednich zadan poszcze-
g6lInym brawzan, elektroniki, elektrotechniki 1 mechaniki pre-
cyzyjnej wysima sie nastpujaoe wnioski zawierajace wybrane
mEdbleray oraz tgfo ich rozwigzania =

1«

2

~

Y

Kalecy okresli¢ wymagaala uochnioane na t

— podzespoly dyskretne /opoioiki, kondensatory elenenty
pShorzenodnikone/

—wybrane elementy elektromechaniczne/ztgcza v;ielokontak-
towe/

— uktady mikroelektroaiczne /hybrydowe,monolityczne/*

Wmagania te povimy zawieraC typoszeregi i1 zasadhicze

ich pararetry.

Przewidujac stopniore wpronadzenie nowch rozwigzan tech

nicznych w konstruircji maszyn LiatoeatycsDych nalezy wstepni

okresli¢ poszczegdlne etapy rozwojone a podaniem terminu

wdrozenia tych rozwigzan /n.p* wprowadzenie ukdadéw hybry-

dowych, monollitycznych/«

\Whkonanie zadl), wymienionych w p*p* 112 nalezy powierzyd
grupie roboczej ztozonej se specjalistow zainteresowanych
krajow, ktora w okresie porocznym oprocz zadan objetych

p*p* X i E ustali zaksaa wspodpracy zainteresowanych kra-
Jow oraz ich ewentualng specjalizacje produkcji dla okres-
lonych podzespotdw, ukdaddw oraz urzadzen technologicznych

1 pomiarowych do leh produkcji*

W ramach prac grupy roboczej wymiaro*j w p*3 nalezy row-
niez uwzgledni¢ zadania zwigzane a opracowaniem technologii
1 urzadzen potrzebmych do produkcji ukdadéw wielowarstwo-
wych /platery/, stosowanych w konstrukcji szybkich maszyn
lil-ciej ¢¢oneracyi.

mik






ZATWIERDZAM

Instrukcja

dla delegacji polskiej bioracej udziat w konferencji
specjalistow 3-ch krajow: N2>, CSRS, PRL zorganizowa-
nej w Polsce dla okresSlenia wspédpracy tych krajoéw
przy opracowaniu perspektywicznego programu rozwoju
maszyn matematycznych*lll-ciej generacji*

1« Konferencja odbedzie sie w warszawie w dniach

od

2« Sktad delegacji:

Przewodniczac.y:

00 eeeccecccecccce’ecce

Mgr inz. Tadeusz Podgérski - Dyrektor Naczelny
Zjednoczenia Przemysdu Automatyki i Aparatury
Pomiarowej '"‘MERA™"e

Cztonkowie:

1«

2«

3*

A«

B«

6»

7*

8*
O«

mgr
mgr

Doc.

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr
mgr

inz* J* Knysz
inz. H« Chyrek
dr R* Marczynski
inz* J* Gradowski

inz. V* Piwonski

inzo T* Zemka
Z* ltaytruk

inz* m* Wajcen
inz* E* Bilski

Komitet Nauki i Techniki

Biuro Pednomocnika Rzadu
d/s Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej

Centrum Obliczeniowe
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Maszyn Matema-
tycznych

Z{ednoczenie Przemystu
Elektronicznego 1 Tele-
technicznego

Zak¥ady Mechaniki Precy-
zyjnej “'Btonie*
Ministerstwo Przemystu
Ciezkiego

PIAP

WZE "'ELWRO"



3* Przedmiotem konferencji bidzie:

4>

5*

3*1-

3.2.

3*3«

Wymiana pogladéw na temet przysztosélowyeh syste-
méw maszyn Ill-ciej generacji z uwzglednieniem mo-
zliwo¢ici unifikacji tych maszyn*

Kierunki rozwoju urzadzen zewnetrznych dla maszyn
XIl-ciej generacji wraz z wstepnym przedyskutowa-
niem wymagan na te urzadzeniae

Oméwienie podstawowych elementow, z ktdrych maja
by¢ zbudowane maszyny Ill-ciej generacji / Ip-
mikrouktady scalone, cienkowarstwowe hybrydowe,
elementy pamieciowa i inne /-

Celem konferencji jest:

4*1*

4*%2.

4*3*

Przedyskutowanie zakreau wspotpracy pomiedzy
3-ma krajami przy opracowaniu systemu maszyn
111-ciaj generacji i wysuniecie wnioskow do-
tyczacych tego zakresu*

Przedyskutowanie zakresu wspodpracy przy opraco-
waniu konstrukcji i opanowaniu produkcji urzadzerf
zewnetrznych i1 wysuniecie wnisokéw w tym zakresie*

Przedyskutowania zakreau wspédpracy przy opanowa-
niu technologii wytwarzania elementéw i technolo-
gii ich montazu w maszynach Ill-ciaj generacji oraz
w opracowaniu i wykonaniu urzadzen technologicznych
i odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej jak
tez wysuniecie odpowiednich wnioskéw*

Wnioski w powyzszym zakresie moga mie¢ na obecnym eta-
pie tylko charakter organizacyjno-techniczny*

Delegacja jest upowazniona do ztozenia informacji o
stanie prac krajowych i przyjetych kierunkach rozwo-
Jjowych w zakresie tematyki objetej przedmiotem konfe—



-3-

rencji / wg, p.3. /7 w przypadku, gdy strony bioragce
udziatk w konferencji uczynig to samo* Zakres infor-
macji, ktory boze przedstawi¢ delegacja w toku kon-
ferencji podany jest w zakgczniku NT 1 do instrukcji.

Po potwierdzeniu w toku dyskusji stopnia zaintereso-
wania 1 zakresu wspOdpracy krajow biorgcych udziat w
konferencji w wyzej przedstawionej tematyce delegacja
upowazniona jest do przedstawienia wnioskow w tej spra-
wie zgodnie z tekstem objetym zakgcznikiem Nr 2.

Konferencja z udziatem 3-ch krajoéw ma mie¢ charakter
wstepny.

Materiaty i postanowienia z niniejszej konferencji zo-
stang przedstawione jako informacja Zwigzkowi Radzieckie-
mu z propozycjg wkaczenia siy do dalszych prac.

Warszawa, dnia



Zakgcznik Nr 2

Wnioski strony polskiej

1. V zakresie wspodpracy nad systemem 321-ciej generacji

>

elektronicznych maszyn cyfrowych*

1= Proponuje sie wspélne prowadzenie przez kraje wspot-
pracujace prac zwigzanych z wykonaniem maszyny ""Pilo-
tall systemu 111 generacji*

2* Okreslenie podziatu pracy na poszczegélne kraje oraz
spos6b koordynacji tych prac powinno by¢ rozpatrzone
na nastepnym posiedzeniu grupy specjalistéw tych
krajow*

3* Przed wymienionym posiedzeniem grupy specjalistow,
poszczeg6lne kraje opracuja i rozeslg partnerom swoje
propozycje odnosnie ezestkowych zadan w zakresie tech-
niki, organizacji i oprogramowania maszyny - pilota
111 generacji™*

V zakresie wsp&tpracy w dziedzinie pamieci zewnetrznyeh
urzadzen zewnetrznych i peryferyjnych*

1* Nalezy przyjac¢ zalozenie, ze poziom techniczny piémie-
ci zewnetrznych oraz urzadzen zewnetrznych i peryfe-
ryjnych do maszyn cyfrowych w krajach wspotpracujg-
cych powinien do roku 1975 osiggna¢ obecny najwyzszy

standart Swiatowy urzadzenh seryjnie produkowanych*

2* Nalezy dokona¢ podziatu zadan pomiedzy kraje wspok-
pracujace w zakresie prae badawczych i1 konstrukcyjno-
technologicznych i ewentualnie specjalizacji produkcji

pamieci i urzadzen zewnetrznyeh*

Strona polska ze swej strony zaproponuj/e podziat zadan
w tym zakresie zgodnie z punktami 2*1 i 2*2 niniejszych
wnioskow*



MUIWBiI 1 S tych propozycji podase procentowy
udziat cenowy tych urzadzen w odniesienia do eony
tfretalego zestawu , przy czym Jako Sredni secta»

przyjete:
Jednostka centralna 1 sst
panlgé tasmowa 6 sit
panlo¢ dyskowa 2 est
pamiec¢ bebnowa 2 est
czytulk tasmy 2 sat
drukarka wierszowa last
esytnik dokumentéw 1 eat
sterowana elektrycznie aassyna 1 sst
piszaca
Btplay i llgbtpen I est
perforator kart 1 cat
klawiaturowa dziurkarka kart 40 eat
klawiaturowa sprawdzarka kart 30 sat
klawiaturowa dziurkarka tasmy 1 eat
klawiaturowa spratrdzarlia tasmy i eat
plotter 1 eat

Uwagat® Dla Jednostki centralnel/05 tys.stow , 24m bity,
19 8 Risek/ przyjeto cene 430 tye.tf
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111* V zakresie wspédpracy w dziadsini« podzespokdw, ukkadow
mikroelektroniczae pamieci o natychmiastowym dostepie
i wybranych urzadzen dla messeyn cyfrowyeh Il1-ciej
generacji*

Wobec koniecznosci ujednolicenia elementéw, blokéw i mo-
dutéw, z ktdrych powinny by¢é zbudowane maszyny I1ll-ciej
generacji oraz koniecznos$ci postawienia odpowiednich zadali
poszczeg6lny<3t branzom elektroniki? elektroniki i mecha-
niki precyzyjnej wysuwa sig nastepujace wnioski zawieraja-
ce wybrane problemy oraz tryb ieh rozwigzaniat

1« lialezy okrec¢li¢ wymagania techniczne nas
- podzespoty dyskretne / oporniki, kondensatory, ele-
menty podprzewodnikowe /

- wybrane elementy elektromechaniczne / zkacza wielo-
kontaktowe /

- uk#ady mikroelektroniczne / hybrydowe, monolityczne/*

Wymagania te powinny zawierac¢ typoszeregi 1 zasadnicze
ich parametry*

2» Przewidujac stopniowe wprowadzenie nowych rozwigzan

technicznych w konstrukcji maszyn matematycznych nalezy
wstepnie okresli¢ poszczeg6lne etapy rozwojowe z poda-
niem terminu wdrozenia tych rozwiazan /np* wprowadzanie

uk#adoéw hybrydowych, monolitycznych /«

v

3* -ykonanie zadsh wymienionych w p.p. 11i 2 nalezy po-
wierzy¢ grupie roboczej ztozonej ze specjalistow zain-
teresowanych krajow, ktora w okresie pétrocznym oprocz
zadan objetych p.p. 1 i 2 ustali zakres wspodpracy
zainteresowanych krajoéw oraz ich ewentualng specjali-
zacje produkcji dla okreslonych podzespo#déw, uktadow
oraz urzadzen technologicznych i pomiarowych do ich
produkcji*

4* W ramach prac grupy roboczej wymieKnej w p*3 nalezy
rowniez uwzgledni¢ zadania zwigzane z opracowaniem
technologii i urzadzeh potrzebnych do produkcji uk#adéw
wielowarstwowych / platery /, stosowanych w konstrukcji
szybkich maszyn UZ-ciaj generacji.



5* H&le&y okresli¢ typoszeregi elementéw pamieci z natych-
miastowym dostepem oraz wymagania techniczne zwigzane
z tymi typoszeregami -

Réwnoczesnie nalezy okresli¢ etapy opracowania poszcze-
gélnych typéw pamieci w ramach ustalonych typoszeregéw*

6. Prace wymienione w p* 5 nalezy powierzy¢ oddzielnej
grupie roboczej ztozonej ze specjalistéw zainteresowa-
nych krajow, ktéra w terminie pétrocznym oproécz zadali
wymienionych * p. 5 okresli zakres wspodpracy zaintere-
sowanych krajoéw oraz ewentualng ich specjalizacje pro-
dukcji w wybranych elementach i blokach pamieci oraz
potrzebnych do ich produkcji urzadzeniach technologicz-

nych i pomiarowych.

W raaiach™uHifikacy jnych nalezy réwniez ujednolicic
agregaty / silnik-pradnica /, zasilajace maszyny mate-
matyczne oraz urzadzenia kil imatyzacy jnee

Wybor typoszeregéw tych agregatow i urzadzac¢ oraz ueta-
lonie ich zasadniczych parametréw powinna dokona¢ oddziel-
na grupa robocza epecjalistéw zainteresowanych krajow*
Grupa ta w terminie pétrocznym okrec¢li réwniez zakres
wspodpracy poszczegélnych krajéw oraz przedstawi wnioski
dotyczaco specjalizacji produkcji poszczeg6lnych agrega-
tow zasilajacych i urzadzert klimatyzacyjnych*
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